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二、内容简介
　　2003年全球半导体市场规模为1664亿美元，增长18.01%；2006年已经增长至2472亿美元，预计2007年全球半导体芯片市场的规模较上年增长2.9%，至2703亿美元。 其中，英特尔2007年在全球半导体芯片市场的份额将扩大至12.2%，其营收增长是全球半导体芯片市场增长速度的两倍多，这主要得益于其笔记本电脑芯片的强劲销售。2006年，英特尔在全球市场上的份额为11.6%。预计，在未来五年内，全球半导体市场年复合增长率将保持在7.9％左右。到2010年，中国半导体市场规模将占到全球的60％。在未来几年内，全球半导体市场将保持在两位数的涨幅。2008年，该市场规模将达到3000亿美元，而2011年有望突破4000亿美元。
　　图表 2003-2011年全球半导体市场规模及预测走势图
　　目前，中国已成为国际半导体芯片制造业投资最为密集的地区之一，是全球半导体芯片制造增长最为迅速的市场。2007年中国半导体芯片制造业产能较2000年增长859%，超过美国、欧洲和日本，居全球之首。继2006年实现了17.6%高速增长后，今后几年内中国半导体市场增速将放缓。2007年中国半导体销售收入将首次突破500亿美元，预计达到520亿美元，而2006年为450亿美元，增长幅度为15%。而2008年增幅将降低为12%至580亿美元。2007-2011年的增长速度将分别为15%、12%、10%、11%及13%。
　　《2008-2010年中国半导体行业研究与发展预测分析报告》以严谨的内容、翔实的数据、直观的图表帮助半导体制造企业准确把握行业发展动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家信息中心和国家统计局等权威渠道数据，同时采用中心大量产业数据库以及我中心的实地调研，且综合运用定量和定性的分析方法对行业的发展趋势给予了细致和审慎的预测论证。本报告整合了多家权威机构的数据资源和专家资源，从众多数据中提炼出了精当、真正有价值的情报，并结合了行业所处的环境，从理论到实践、宏观与微观等多个角度进行研究分析，其结论和观点力求达到前瞻性、实用性和可行性的统一。这是我们专家小组历时一年精心制作而成，它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局、规避经营和投资风险、制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一，具有重要的参考价值，是企业制定市场策略的必备精品！

第一章 2007年半导体跨国公司在营状况分析
　　第一节 背景情况分析
　　　　一、全球半导体市场规模
　　　　二、全球半导体产业现状
　　　　　　1、全球半导体资本支出情况
　　　　　　2、影响资本支出向中国转移的主要因素分析
　　　　三、中国半导体产业现状
　　第二节 主要半导体跨国公司在营情况分析
　　　　一、经营特点
　　　　　　1、研发（R&D）投入明显增加
　　　　　　2、投资倾向于独资方式
　　　　　　3、基础研究将随知识产权的保护日益增加
　　　　　　4、跨国半导体公司投资区位选择的因素分析
　　　　　　5、研发机构本土化趋势加快
　　　　　　6、2007年跨国半导体公司资本支出情况分析
　　　　二、经营现状分析
　　第三节 2007-2010年半导体跨国公司在华发展影响因素分析
　　　　一、驱动因素
　　　　　　1、高度景气的中国集成电路市场
　　　　　　2、政府的产业政策支持
　　　　二、制约因素
　　　　　　1、全球集成电路产业向中国转移的阶段性
　　　　　　2、半导体退税政策取消影响未来投资
　　　　　　3、国外政府出口限制政策也会对半导体投资产生不利影响

第二章 2007年中国半导体产业发展现状分析
　　第一节 中国半导体产业发展历程
　　第二节 中国半导体产业概述
　　　　一、半导体产业链结构
　　　　二、半导体产品分类
　　　　三、半导体制造流程
　　　　四、半导体集成电路类别
　　第三节 2007年中国半导体市场分析
　　　　一、半导体市场现状分析
　　　　二、半导体应用领域分析
　　　　三、半导体资本支出分析
　　　　四、半导体产能分析
　　　　五、半导体主要厂商排名

第三章 晶圆制造产业概况
　　第一节 晶圆制造工艺简介
　　第二节 全球晶圆产业及主要厂商
　　第三节 中国半导体产业政策环境
　　第四节 中国晶圆制造业现状及预测

第四章 半导体封装产业发展分析
　　第一节 产业发展概况
　　　　一、发展现状分析
　　　　　　1、产业规模
　　　　　　2、产业结构
　　　　二、主要特点
　　第二节 半导体封装材料整体市场状况
　　　　一、引线框架市场分析
　　　　　　1、规模与结构
　　　　　　2、市场特点分析
　　　　二、塑封料市场分析
　　　　　　1、规模与结构
　　　　　　2、市场特点分析
　　　　三、键合金丝市场分析
　　　　　　1、规模与结构
　　　　　　2、市场特点分析
　　第三节 半导体封装材料市场发展驱动因素分析

第五章 半导体功率器件市场发展分析
　　第一节 半导体功率器件市场概况
　　　　一、国外市场规模与特点
　　　　二、国内市场结构分析
　　第二节 重点半导体功率器件产品市场概况分析
　　　　一、MOSFET
　　　　　　1、市场规模与增长
　　　　　　2、产品结构
　　　　　　3、应用结构
　　　　　　4、工艺结构
　　　　二、IGBT
　　　　　　1、市场规模与增长
　　　　　　2、产品结构
　　　　　　3、应用结构
　　　　　　4、封装结构
　　　　三、电源管理芯片
　　　　　　1、市场规模及增长
　　　　　　2、产品结构
　　　　　　3、应用结构
　　第三节 2007－2010年中国半导体功率器件市场预测

第六章 半导体分立器件制造行业发展状况分析
　　第一节 2008年行业宏观经济形势与政策环境
　　　　一、宏观经济形势分析
　　　　二、政府对产业的政策及影响分析
　　第二节 半导体分立器件制造行业全球发展状况及趋势
　　　　一、行业发展状况分析
　　　　二、当前行业发展特点
　　　　三、全球市场环境分析
　　　　四、主要行业企业介绍
　　　　五、行业发展趋势分析
　　第三节 行业存在问题及应对策略
　　　　一、行业存在问题以及发展限制
　　　　二、应对策略

第七章 中国LED产业运行状况分析
　　第一节 中国LED市场现状分析
　　　　一、2007年LED现状概述
　　　　二、中国LED研发及生产区域分析
　　　　三、LED重点区域与企业详析
　　　　四、中国发展LED照明产业的三大优势
　　　　五、LED应用市场现状分析
　　第二节 中国高亮度LED市场分析
　　　　一、积极的产业政策带来新契机
　　　　二、应用领域广泛
　　　　三、市场规模预测
　　第三节 2006-2007年LED产品进出口情况简析
　　　　一、照明产品出口分析
　　　　二、照明产品进口分析
　　第四节 2007-2010年半导体照明现状及前景预测
　　　　一、2007年上半年行情看好
　　　　二、企业纷纷建设产业基地
　　　　三、政策扶持前景广阔
　　　　四、三大利好因素推动中国半导体照明市场

第八章 2007年中国半导体产业市场竞争分析
　　第一节 2007半导体产业竞争格局分析
　　第二节 优势企业竞争战略分析
　　　　一、研发战略
　　　　二、营销战略分析
　　　　　　1、顾客满意战略
　　　　　　2、产品策略
　　　　　　3、品牌策略
　　　　　　4、销售渠道
　　　　　　5、营销新模式
　　　　三、人力资源
　　　　　　1、高承诺企业组织
　　　　　　2、激励体系

第九章 2007年全球半导体原材料市场分析
　　第一节 半导体原材料行业概述
　　第二节 全球半导体原材料市场分析
　　第三节 中国半导体原材料市场分析
　　第四节 中国半导体原材料主要厂商分析
　　　　一、峨嵋半导体材料厂
　　　　二、有研半导体材料股份有限公司

第十章 2007年半导体专用设备产业发展分析
　　第一节 2007年半导体专用设备产业发展概况
　　　　一、发展现状
　　　　二、主要特征
　　　　三、发展热点
　　第二节 2007年半导体专用设备市场竞争格局分析
　　　　一、市场发展现状
　　　　二、细分产品-晶圆处理设备
　　　　三、细分产品-封装设备
　　　　四、细分产品-测试设备

第十一章 2007年中国IC设计市场分析
　　第一节 设计行业概述
　　　　一、设计行业特点
　　　　二、IC设计流程
　　　　三、IC设计方法演进路线
　　　　四、SOC主要特性及关键技术
　　　　五、IC设计业务模式
　　　　六、IC设计竞争力影响因素
　　第二节 2007中国IC设计行业分市场分析
　　　　一、中国消费类IC设计市场分析
　　　　二、中国通信IC设计市场分析
　　　　三、中国工业控制类IC设计市场分析

第十二章 2007年中国IC制造市场概述
　　第一节 中国IC制造市场概述
　　第二节 全球及中国主要IC制造厂商分析

第十三章 2007年中国IC封测市场分析
　　第一节 IC封测概述
　　第二节 主要IC封装技术比较
　　第三节 2007全球及中国IC封测市场现状分析
　　第四节 中国主要IC封测厂商
　　第五节 未来几年IC封装发展趋势

第十四章 2007-2010年半导体行业投资前景及发展策略分析
　　第一节 2007-2010年半导体行业投资前景分析
　　　　一、个人电脑与掌上型电子产品等需求持续增长
　　　　二、中高档产品领域具有较大市场空间
　　第二节 2007-2010年半导体行业投资风险预警
　　第三节 中~智~林：2007-2010年半导体行业投资策略及建议
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